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Abstract (en)
The wire guide (1) has a recess (2) to which of wire guide block (3) is fixed. This forms a guide groove (4) for the wire. It is on the side of the wire
guide block facing the recess, with a form body (6) positively anchored to it. The form body is stretched over a fixing device (7) against the recess,
and is fixed to it.

Abstract (de)
Bei einer Drahtführung (1) für eine Drahtbearbeitungsmaschine, insbesondere eine Federnherstellungsmaschine, zur Fürhung eines zugelieferten
Drahtes an Drahtbearbeitungswerkzeuge, mit einer Aufnahme (2), an der ein Drahtführungsblock (3) befestigt ist, welcher eine Führungsnut (4)
für den Draht ausbildet, ist am Drahtführungsblock (3) auf dessen der Aufnahme (2) zugewandten Seite und seitlich der Führungsnut (4) ein
Formkörper (6) formschlüssig verankert, der über von Seite der Aufnahme (2) her an ihm angreifende Befestigungsmittel (7) gegen die Aufnahme (2)
verspannt und an dieser befestigt ist. <IMAGE>
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